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Oven/ Panel Level Package Auto Oven

高溫無氧無塵自動化烤箱
HQMOL-AP51-B20-2D

機台特點 Characteristics

先進封裝製程使用 (SiP、RDL、Fan-Out)
Advanced packaging process

可對應WLP/PLP尺寸、 Cassette、多樣化、客製化
Using by WLP/PLP size、Cassette、diversification、customized

高潔淨度
High cleanliness

均勻性可控制
Uniformity is be controlled

溫度範圍：RT+25℃~280℃
Temp range：RT+25℃~280℃

低含氧
Low oxygen rate

有機溶劑解決系統裝置
Solvent capture system

即時資料監視
Real-time data monotoring
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溫度
Temp

均勻度
Uniformity

潔淨度
Cleanliness

含氧量
Oxygen rate

冷卻
Cool down

應用尺寸
size

最大對應尺寸
Maximum size

280℃

280℃ ±3℃

Class100

100/ 50/ 10ppm (35min)

水冷式循環系統
Water-cooling circulation system

6"/ 8"/ 10"/ 12"

510 x 510mm


